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   Universidad Nacional de Misiones                                                                                Facultad de Artes


SEMINARIO – TALLER DE ELECTRONICA
TEMA: Circuitos Impresos.

Objetivo. Confeccionar una placa de circuito impreso.

Introducción Teórica. La denominación "Circuito Impreso", corresponde al término ingles. "Printed Circuit", de esta ultima denominación se deriva la sigla PCB (Printed Circuit Board).

El término circuito impreso, se utiliza para describir el proceso de fabricación de placas conductoras en ciertas condiciones. 

En general las pistas conductoras, que unen los distintos componentes que forman un circuito electrónico, se logra por medio de un proceso de corrosión en una placa de material aislante recubierta de una capa de metal uniforme, donde el esquema de conexiones se imprime por algún medio particular, que impide la acción del elemento corrector.

Material Necesario: 




1 Placa virgen fenólica, simple faz de 5 x 5 cm

1 Cloruro férrico (Percloruro férrico) 250 cc

Varios: Flux protector, Marcador al solvente, "Lana" de acero (Virulana), Punzón pequeño, Martillo pequeño, Cinta adhesiva. Algodón. Alcohol. Jabón de lavar común. Papeles de Diario. Bandeja rectangular descartable de plástico (cuba electrolítica). Cucharita de plástico. Servilleta de papel. Trincheta (filo cuter). Tijera.

Procedimiento de Laboratorio. 

a) Recortar la placa conforme a la medida del circuito a confeccionar (5 x 5 m).

b) Recortar el esquema impreso de la figura 01, dejando uno 4 mm o mas por lado.

c) Fijar la figura con el dibujo que se pretende confeccionar, sobre la placa del lado del cobre.

d) Con la ayuda de un pequeño y bien afilado punzón (puede ser un destornillador en desuso, con la punta afilada en forma cónica), marcar los agujeros donde se fijaran los componentes (un leve golpe, ya basta).

e) Retirar el papel con el dibujo.

f) Limpiar la placa marcada con la ayuda de una, "lana de acero" del tipo virulana, en forma circular sin ejercer mucha presión hasta que se vea bien brillante toda la superficie.

g) Con un algodón, limpiar la superficie con alcohol. Dejar secar.
h) Copiar el dibujo del esquema de la figura de ejemplo, tomando como guía las marcas “punzonadas”, con un marcador al solvente.

i) Dejar secar bien.

j) Verter en un recipiente de plástico o vidrio, el cloruro férrico.

k)  Introducir la placa que se pretende atacar en la solución férrica.

l) Dejar hasta que se haya corroído el material que no fue pintado.

m) El tiempo dependerá de la temperatura del cloruro férrico y de la concentración.

n) Agitar la solución para que la corrosión sea homogénea.

o) Una vez concluida la etapa de atacado, retirar la placa del cloruro con la ayuda de alguna herramienta no metálica.

p) Limpiar muy bien con agua corriente.

q) Neutralizar la acción del ácido, con jabón común o solución de NH3 + H2O (amoniaco + agua, en relación 5/100).

r) Limpiar nuevamente con abundante agua corriente.

s) Secar o dejar secar la placa.

t) Pasar flux protector

u) Perforar.
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